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Держава Кувейт

Надзвичайний і Повноважний Посол України  
з листопада 2010 року

Володимир Толкач

Народився 17 січня 1959 року у м. Києві. Закінчив Ки-
ївський державний університет ім. Т.Г. Шев ченка (1981); 
за спеціальністю інженер-гідро геолог; аспірантуру Київ-
ського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1989), 
кандидат геолого-мінералогічних наук; Дипломатичну 
академію України при МЗС України (1999), магістр зовніш-
ньої політики.

Володіє англійською та македонською мовами.
Одружений, має двох дочок.
Нагороди: Почесна грамота МЗС України (грудень 

2007), Почесна відзнака МЗС України ІІІ ступеня (лютий 2009).
1981–1984 — інженер Інституту геологічних наук АН СРСР, м. Київ.
1984–1986 — інженер наукової частини Київського державного університету 

ім. Т.Г. Шевченка.
1986–1989 — аспірант Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
1989–1993 — молодший науковий співробітник, асистент Київського держав-

ного університету ім. Т.Г. Шевченка.
1993–1994 — начальник відділу управління дозиметричного контролю НВО 

«Прип’ять», м. Прип’ять.
1994–1995 — другий секретар відділу Росії Управління СНД МЗС України.
1995–1996 — перший секретар на посаді радника відділу Росії Управління 

СНД МЗС України.
1996–1997 — член Місії ОБСЄ в Грузії.
1997–1997 — перший секретар відділу Росії Управління країн СНД МЗС Ук-

раїни.
1997–1999 — слухач Дипломатичної академії України при МЗС України.
1999–2001 — радник відділу проблем СНД Першого територіального управ-

ління МЗС України.
2000–2001 — польовий помічник Особистого представника Діючого голови 

ОБСЄ в Нагірному Карабасі.
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2001–2004 — радник, Тимчасовий Повірений Посольства України в Респу-
бліці Македонія.

2004–2004 — радник відділу ОБСЄ Управління євроатлантичного співробіт-
ництва МЗС України.

2004–2005 — радник на посаді начальника відділу, начальник відділу  ОБСЄ 
Управління євроатлантичного співробітництва МЗС України.

2005–2009 — начальник відділу ОБСЄ ДООН МЗС України.
2009–2010 — радник-посланник Посольства України в Республіці Ірак.


